國立勤益科技大學  電子工程系(所)   日間部    碩士班
    學年度 下學期 教學內容綱要
	第一部份

	科目名稱： SoC概論

	課程資料： 

（一）開課學校系所：國立勤益科技大學電子工程系(所)

（二）授課教師姓名：謝韶徽
（三）授課教師學歷：清華大學電機博士
（四）授課教師現職：副教授
（五）授課教師經歷：無
（六）聯絡方式：(04)2392-4505分機7371，E-mail:ssh@ncut.edu.tw，研究室：工程館E537

	課程介紹： 

（一）教學目標：讓學生瞭解、熟悉本課程之理論與技術，以訓練學生具備本系四項核心能力，達到本系IEET教育目標為主。
（二）授課時數：3小時
（三）學分數：3學分
（四）評量方式：作業、小考、報告、測驗(期中考、期末考)

（五）教學對象：碩士生
（六）先備知識：無

	授課方式：講授、部分實習

	學習經營計畫： 

（一）討論方式：課堂討論
（二）作業繳交方式：課堂繳交
（三）線上參考資訊：數位教材，請上數位學習平台(http://elearning.ncut.edu.tw/)

（四）補充教材：教師講義，課堂補充
（五）推薦書目：如第二部分之教科書、參考書所述

	其他說明：（學生上課所需最低硬體需求或需額外安裝軟體）
無

	第二部份(中英文教學內容綱要)：置於第二頁


國立勤益科技大學電子工程系  學年度教學內容綱要
	
	日間部碩士班
	

	開課年級
	1-2
	開課學期
	下
	預修課程
	

	科目名稱
	SoC概論
	修　別
	選修
	學分數／學時數
	3/3

	授課教師
	謝韶徽

	教 科 書
	(1)系統單晶片概論SOC；王駿發等編著；高立；2006. (2)自編講義(Handout by Instructor)

	參 考 書
	Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs, 3rd Ed., by Michael Keating and Pierre Bricaud, Faller Verlag, 2010.

	評量方式
	作業20%  報告20%  期中考 30% 期末考 30% 

	內
容

綱

要
	1. 系統單晶片設計簡介 
2. 晶片系統設計流程 

3. 基於平台的系統晶片設計 

4. 軟硬體協同設計 

5. 矽智產設計簡介 

6. 嵌入式及時作業系統 

7. SoC 系統混合信號設計 

8. 單晶片系統測試 


National Chin-Yi University of Technology  Electronic Engineering  Department

Year of        Syllabus（Master Program）

	Year
	1-2
	Semester
	Fall
	Pre-taking Course
	

	Course
	SoC Design Overview
	Required course
/ Elective course
	Elective
	Credit / Hour
	3/3

	Instructor
	Shao-Hui Shieh

	Textbook
	(1)系統單晶片概論SOC；王駿發等編著；高立；2006. (2)自編講義(Handout by Instructor)

	Reference
	Reuse Methodology Manual for System-on-a-Chip Designs, 3rd Ed., by Michael Keating and Pierre Bricaud, Faller Verlag, 2010.

	Scoring
	Homework: 20%  Report: 20%  Midterm Exam: 30%  Final Exam: 30%

	Syllabus
	1. Introduction to SoC Design
2. SoC Design Flow  

3. Platform-based SoC Design  

4. Hardware/Software Codesign  

5. IP Design  

6. Embedded Real Time OS  

7. Mixed Signal Design for SoC  

8. Test Issues for SoC  


	第三部份

	課程進度與內容
（授課進度表）

	週次 
	上課日期 
	教 學 與 作 業 進 度 
	備註 

	1
	
	課程說明
	

	2
	
	系統單晶片設計簡介
	

	3
	
	晶片系統設計流程(一)
	

	4
	
	晶片系統設計流程(二)
	

	5
	
	基於平台的系統晶片設計(一)
	

	6
	
	基於平台的系統晶片設計(二)
	

	7
	
	軟硬體協同設計(一)
	

	8
	
	軟硬體協同設計(二)
	

	9
	
	期中考
	

	10
	
	矽智產設計簡介(一)
	

	11
	
	矽智產設計簡介(二)
	

	12
	
	嵌入式及時作業系統(一)
	

	13
	
	嵌入式及時作業系統(二)
	

	14
	
	SoC 系統混合信號設計(一)
	

	15
	
	SoC 系統混合信號設計(二)
	

	16
	
	單晶片系統測試(一)
	

	17
	
	單晶片系統測試(二)
	

	18
	
	期末考
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